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等電位ボンディングキット
等電位ボンディングキットは、アースボンディング、またはAxelent X-GuardガードフェンスとX-Rail落下防止の保護（等電位=EP）ボン
ディングのために使用されます。EPボンディングは、EN IEC 60204-1 8項で多くのアプリケーションに推奨されています。

このキットは、ポストとパネルの「プラグアンドプレイ」コネクタで構成されており、締め付けネジと接続ワイヤで事前に組み立てられていま
す。ポストのコネクタはキーホールの1つにスライドさせ、パネルのコネクタは上部または下部から垂直フレームチューブの1つにスライドさせ
ます。締め付ければ、良好な接続が得られます。キットのアプリケーションは、独立した認証機関によってIEC 61537 11.1.2項に基づく
試験に合格しています。

ワイヤの自由端は、クランプコネクタで共通の等電位ボンディング導体に接続する必要があります。共通のEP導体は、アAxelentのワ
イヤトレー / X-Trayに配置することをお勧めします。

注記 EDペイントとの併用は適していません。
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モデル

品目 / 本製品について

T01-43-16 
等電位ボンディングクランプキット、ポスト、ケーブル長650 mm、16 mm2（10個）

T01-43-6 
等電位ボンディングクランプキット、ポスト、ケーブル長650 mm、6 mm2（10個）

T01-44-16 
等電位ボンディングクランプキット、パネル、ケーブル長650 mm、16 mm2（10個）

T01-44-6 
等電位ボンディングクランプキット、パネル、ケーブル長650 mm、6 mm2（10個）
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